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HBSTEPO1A — Budi¢ krokovych motoru

Jan Chroust

Budi¢ bipolarnich krokovych motort s integrovanym obvodem
L6470, ktery umozriuje mikrokrokovani. Obvod umoZzriuje fizeni
motort v rozmezi 8 - 45 V a konstantnim proudu 3 A (SpiCkové 7 A).

1. Technické parametry

Parametr Hodnota Poznamka
Nap4jeni 5V Nap4jeni obvodu
Rozhrani SPI

Spinaci vlastnosti

8V -45V (3A - §pickové 7 A)

Dle spinaného napéti, je tieba
volit kondenzatory s
dostatecnym provoznim
napétim

Mikrokrokovani

AZ 128 mikrokroki na krok

Rozmér

50,6 X 50,6 X 16 mm
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2. Popis konstrukce

2.1. Uvodem

Obvod se hodi pro fizeni bipolarnich krokovych motorii v rozmezi 8 V - 45 V (tomuto napé&ti musi
odpovidat provozni napéti kondenzatorti) a proudu 3 A (7 A Spickove). Tyto parametry jsou

dosazeny bez ptidavného chlazeni. Komunikace probiha ptes rozhrani SPI. Velkou vyhodou

modulu je moznost mikrokrokovani az do 128mikrokrokt na jeden krok. Obvod obsahuje v§echny
zékladni ochrany (proudova, teplotni....). Kompletni vlastnosti obvodu je moZné dohledat v

dokumentaci obvodu L6470.

2.2. Zapojeni modulu

SV7
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2.3. Mechanicka konstrukce

Jedna se o standardni modul do stavebnice s upeviiovacimi rohovymi sloupky.

3. Osazeni a oziveni

3.1. Osazeni
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Odpory
R1, R2, R4, R5, R6 1k (0805)
R2 68k (0805)

Keramické kondenzatory
C1, C6, C7,C8, C10 100nF (0805)

22uF/*V (D)
C2 *nutno volit podle
spinaného napéti
C3 10nF (0805)
C4 220nF (0805)
C5 10uF/16V (B)
C9 100pF (0805)

Diody
D1
D2
D3
Mechanické soucastky
SVv1
SV2,SV3
SV4, SV8
SV5

Konstrukcni soucastky
4ks

4Kks
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BAT46SW
DC SK26
M4

JUMP2

JUMP2x4
JUMP2x2
JUMP2x3

Sroub M3x12 kiizovy
s valcovou hlavou

Dist. sloupekM3x5
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3.2. Oziveni

Pied zacatkem provozu je tieba zajistit odvrtani médéné vrstvy s prokovem u pinu konektoru SV7,

ktery je ptipojen na GND. Za tuto komplikaci se omlouvame. V dalsi verzi bude tento problém
odstranén, ale funk¢nost neni narusena.
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